
서울대-삼성 반도체 특별교육프로그램(SSSP) 
2018년 하반기 학부장학생 모집

1. 선발절차

센터 접수 기간  ￭ 2018년 9월 11일(화) 자정까지

센터 예비 전형  ￭ 예비지원서 검토 및 성적 확인

삼성 채용 전형  ￭ 서류전형 → GSAT 또는 SW역량테스트 → 면접전형 →    

채용건강검진 → 최종합격

 ※ 학내 센터 전형 합격자에 한하여 삼성 채용 전형 지원 자격이 주어집니다.

2. 지원자격

  ￭  다음 항목을 모두 만족하는 자

- 가. 서울대 이공대(공과대학, 자연대학) 全학과 학사과정 재학 중인 3, 4학년 학부생

- 나. 학점 3.5이상

- 다. 어학자격 보유 (연구개발직/설비직/기술직/SW직 : OPIc-IL 또는 토익스피킹-5급 이상,

     삼성 채용 전형 면접 전까지 취득해야 함)

- 라. 병역미필자도 지원 가능 (단, 입사 전까지 병역 문제가 해결 되어야 입사 가능)

3. 지원방법

￭  지원서 접수 방법 

  : 센터 홈페이지(www.sssp.kr) [반도체특별교육(SSSP)]-[SSSP 장학생]-[장학생 지원하기] 
게시판에 아래의 내용 작성 및 파일을 첨부하여 비밀글로 게시글 작성

1) 게시글 제목 : 2018년 하반기 SSSP 학부장학생 지원_이름

2) 게시글 본문 : 이름, 생년월일, 휴대폰번호, 이메일 주소 기재

3) 첨부 파일 :

      - SSSP 학부장학생 예비지원서

      - 최종성적증명서

※ 장학생의 각종 혜택에 대해서는 센터 홈페이지(www.sssp.kr)에서 확인 가능합니다.
   [프로그램 소개] - [반도체특별교육프로그램] - [혜택 및 의무]

기타 자세한 사항은 센터 홈페이지(www.sssp.kr)를 참조하시고, 궁금하신 사항은 홈페이지 Q&A 
게시판, 또는 메일(sssp8647@gmail.com) 로 연락주시기 바랍니다.


